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(54) Vodna kompozice pro lepeni

Pro lepeni dvou dild z jednoho nebo
vice materidlli, z nich% alespon jeden md
savy charakter, jako je df¥evo, omitka,
beton, plynosilikét, d¥evotfiskové desky
a podobn&, je navriena vodnd kompozice
sestdvajic{ z 0,4 aZ 6 hmotovych dild
Skrobu nebo jeho derivdtl s éterickou vaz-
bou, 2 a%¥ 15 hmotovych dfld pojiva FYeditel-
ného vodou, nap¥iklad vodné disperze termo-
plastického polymeru &i kopolymeru, koloid-
niho roztoku oxidu k¥emi&itého, vodného
roztoku alkalického k¥emiditanu a vody,
p¥fpadn& dal$ich doplhkovych sloZek jako
jsou hydrofobika, sméd&edla, fungicidy,
inertni plniva a ochranné koloidy. Skrob
je do kompozice doddvén ve form& vodného
roztoku nebo v disperzni form& (Skrobovy
maz) nebo je poufit ve form& za studena
rychle rozpustné. Tuto kompozici lze vyuZi-
vat ve stavebnictvi, ndbytkd¥stvi, vyrob&
kartond¥e a podobné&.
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Vynédlez se tykd sloZeni vodné kompozice pro lepeni rliznych materidld, s vyjimkou
polyolefini a kovi, na savé podklady, nap¥iklad dfevo, omitky, beton, plynosilik4t, d¥evo-
t¥iskové aglomerdty a podobné&.

Pro lepeni ruzngych materidld na savy podklad jako je d¥evo, omitky, beton, plynosilikéat,
d¥evovléknité nebo d¥evot¥iskové aglomerdty se pouZivajl lepidla na b4zi vodnych roztokl
klihu, kaseinu, deriv4tl celuldzy, 3krobu apod. nebo vodngch polymernich disperzi apod.
Tyto hmoty majf v3ak Yadu nevyhod zejména p¥i aplikaci na vice savé podklady nap¥fklad
mékké d¥evo, plynosilikdt apod., zejména z hlediska délky zpracovatelnosti, rychlého
odsdt{ zdm&sové vody do podkladu, snadného zp&tného rozpu¥t&ni lepiva ve spoji nahodilou
vodou apod. Vodovzdornd lepidla jsou v&t3inou formulovdna jako roztoky rlzngch polymerd
(kaudukl, polystyrenu apod.) v organickém rozpou$t&dle a nebo se jedn4 o dvou nebo vice-
slofkové, chemicky vytvrditelné systémy (nap¥fklad epoxidového nebo polyesterového typu
a podobn&). Tyto systémy jsou ndroéné na suroviny a pouZivdni organickych rozpouitddel
vyZaduje dodrZovédni bezpednostnich opatfeni.

V¢Se uvedené nevyhody zcela odstranuje nebo alespoh vyrazné omezuje kompozitni lepivy
systém, jehoZ podstatou je kombinace Zkrobového kompozita ve form& roztoku nebo mazu
0,4 aZ 6 hmotnostnich 4114 Skrobu nebo jeho derivatd s éterickou vazbou, nap¥fklad karboxy-
metyléteru Skrobu, (p¥ipadné& jejich kombinaci) d&le 2 aZ 15 hmotnostnfich di1ll doplihkového
pojiva Yeditelného vodou, napfiklad vodné disperze termoplastického polymeru ze skupiny
homopclymerd polyvinylacetdt, polymetylmetakryldt, polybutylmetakryldt,nebo ze souboru
kopolymerti vytvd¥engych kopolymeraci sloZek z ndsledujficich monomerd: vinylacetdt - butyl-
akryldt, vinylacetdt - 2,6 etylhexylakryldt, styren - 2,6 etylhexylakryldt, styren - butyl-
akryldt, metylmetakryldt - butylakryldt, metylmetakryldt - 2,6-etylhexylakryldt, butylmeta-
kryldt - butylakryldt o suSin& 25 aZ 70 % hmotnostnich, koloidni roztok oxidu k¥emi&itého
o suSin& 15 a% 50 % hmotnostnich, vodny roztok alkalického k¥emiditanu o su$in& 15 aZ
50 % hmotnostnich.

Bkrob je do kompozice doddvdn ve form& vodného roztoku nebo ve form& disperzni,
to znamend ve form& Zkrobového mazu, nebo je pouZit ve formé& za studena rychle rozpustné;
zbytek do 100 hmotnostnich dfll je zdm&sovd voda. Kompozice miZe obsahovat doplikové
p¥isady jako je 0,01 aZ 2 hmotové dily hydrofobika, nap¥iklad alkylsilanoldtového typu,
0,01 aZ 1 hmotovy dfl smddedla na bdzi laurylsirani nebo alkalickych polyfosfore&nand,
0,001 a% 0,2 hmotnostnich dfld fungicidd nap¥iklad organocinidité soli a p¥ipadn& 4 ai
25 hmotnostnich d{104 inertnich plniv nap¥fklad kaolinu, k¥{dy, mikromletého vépence a
reologicky aktivnich plniv jako je mlety haloyzit, bentonit, amorfni oxid k¥emidity,
k¥emidity dlet a podobné&, a 0,05 a% 0,5 hmotovych dild ochrannych koloidl nap¥ifklad derivdtd

celulézy.

Takto formovand lepidla jsou v¢Zeviskdzni, s dobrou zpracovatelnosti ¥4dové v desit-
kdch minut, jejich%Z zp&tné narudeni vodou i b&Znymi organickymi rozpoudtédly je sice moZné,
aviak Easov& ndrodné, z &eho¥ vyplyv4, ¥e p¥i nahodilém pot¥{sn&ni t&mito kapalinami nedo-
chédzf{ k jejich vyznamnému naruseni.

Vyhody pouZit{ takto formulovatelnych kompozitnich lepidel lépe ukazujf nédsledujici
p¥iklady:

P¥{f{klagd ¢, 1

Zah¥{ivdnim na teplotu cca 67 °c za st&lého michant byla vytvo¥ena nédsledujici mazovd
kompozice na fkrobové bizi o slofeni:

bramborovy Skrob 7 % hmotovych
kuku¥iény Skrob 2 % hmotové
karboxymetylcelulodza 1 % hmotové

voda 90 % hmotovych
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Tato mazovad kompozice byla po vychlazenf smichdna s polymerni disperzi kopolymeru
styren-akryldt o su$in& 51 % hmotovych a daldimi modifikujfcimi sloZkami v tomto pom&rus:

mazovd S$krobovd kompozice : 11,1 hmotovych dflu
styrenakryldtovd disperze 11,1 hmotovych dild
vodni sklo 38°Bé 2,2 hmotovych dfld
10% vodny roztok hexametafosfdtu sodného 1,1 hmotovych dfld
fungicicd organociniditého typu ' . 0,1 hmotov§ch dild
voda 74,4 hmotov§ch 4{ild

vznikl4 kompozice byla pou¥ita jako kniha¥ské lepidlo.
P¥{f{klad &. 2

Byla vytvoYena nésledujic{ vodou #¥editelnd kompozice:

bramborovy Skrob za studena rozpustng ve vodé 1,5 hmotovych df{1d
vodnd disperze kopolymeru vinylacetdtakrylédt

(susina 52 %) 10 hmotovych dild
koloidnf roztok oxidu k¥emiditého 10 . hmotovych dild
(suSina 30 %)

hydrofobikum alkylsilanoldtového typu ‘1 hmotovy dfl
smi&edlo laurylsiranového typu 1 hmotovy dil
fungicid organoc{ni&itého typu 0,1 hmotovych d{ld
voda 76,9 hmotovych d{ld

Kompozice byla poufita pro lepeni omyvatelnych PVC tapet s papirovou podloZkou na
betonové p¥i&ky silikdtového bytového jadra pro koupelnovy prostor.

PY¥{kx1lagdg &. 3

Byla vytvo¥ena nésledujicf vodou feditelnd kompozice:

karboxymetylSkrob 1 hmotovy a{l
kaloidnf{ roztok oxidu k¥emi&itého 12 hmotovych d{lu
vodni sklo 38°Bé 4 hmotové dily
kaolin plaveny 7 hmotovych dfla
sm&&edlo laurylsulfonanového typu 1 hmotovy dfl
fungicid organociniditého typu 0,1 hmotovych dild
voda 74,9 hmotovych dfld

Vznikl4 kompozice byla vyu?ita pro pomocné lepenf stykl montované d¥evé&né konstrukce
lehké zem®d&lské stavby, urdené pro skladovéni picnin.

Hmota podle vy%e uvedeného vyndlezu je pouZitelnd pro lepeni stykd dvou i téhoZ
materidlu, z nich?¥ alespon jeden je savého chawvakteru, v kniha¥stvi, stavebnictvi, vgrobé&
kartondZfe, nabytkd¥stvi a podobné&.

PREDMET VYNALEGZU

1. Vodn4d kompozice pro lepeni dvou dfld z jednoho nebo vice materi&ll, z nichZ alespon
jeden md savy charakter, formulovand na b&zi ¥krobu:nebo jeho derivdtd a dopliikového
pojiva vyraznd hydrofobné&jifho charakteru, vyznadujici se tim, Ze obsahuje na 100 hmotnostnich
df14 celkové hmotnosti sm&si 0,4 a¥ 6,0 hmotnostnfich d{14 Zkrobu nebo jeho derivatd
s éterickou vazbou, napffklad karboxymetyléteru Zkrobu, nebo jejich kombinacf{ 2 aZ 15
hmotnostnfch df{l4 dopliikového pojiva, ¥editelného vodou, napffklad vodné disperze termo-
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plastického polymeru nebo kopolymeru, vybraného ze souboru homopolymerd, které tvo¥i
polyvinylacetdt, polymetylmetakrylédt, polybutylmetakryldt, nebo ze souboru kopolymert,

ktery tvo¥{f vinylacetdt - butylakryldt, vinylacetédt ~ 2,6-etylhexylakrylét, styren - butyl-
akryldt, metylmetakryldt -~ butylakryldt, metylmetakryldt - 2,6~etylhexylakryldt - butyl-
akryldt, o sudin& 25 aZ 70 % hmotnostnich, koloidn{ roztok oxidu k¥emiditého o sufiné&

15 a%Z 50 % hmotnostnich, vodn§ roztok alkalického k¥emiditanu o sudin& 15 a% 50 % hmotnost~
nich, p¥i&emZ Ekrob je do kompozice zaveden ve form& vodného roztoku nebo ve form& disperzni,
to znamend ve form& 3krobového mazu, nebo Jje poufit ve form& za studena rychle rozpustné,
pripadn& daldfi doplinkové p¥isady a zbytek do 100 hmotnostnfch d{ld je zamé&sovéd voda.

2. Vodné kompozice podle bodu 1 vyznalend tim, Ze jako dopliikové p¥isady obsahuje
0,01 a¥ 2 hmotové dfly hydrofobika, nap¥fklad alkylsilanoldtového typu, 0,01 aZ 1 hmotovy
di{l sméddedla na bdzi laurylsfranl nebo laurylsulfonand nebo polyfosfore&nani alkalickych,
0,001 a¥ 0,2 hmotovych df1l4 fungicidl, nap¥fklad organocfnilité soli a p¥ipadn& 4 ai
25 hmotovych d{ld inertnich plniv nap¥iklad kaolinu, k¥idy, mikromletého véapence a rheo-
logicky aktivnich plniv jako je mlety haloyzit, bentonit, amorfni oxid k¥emidity, kFemility
dlet a podobn&, a 0,05 a% 0,5 hmotovych dild ochrannych koloidd, nap¥fklad derivatl celuldzy.

Severografia, n. p., MOST Cena 2,40 Kés
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